
 
S1D15K01 シリーズ 

車載向けドットマトリクス&セグメント LCD 
ハイブリッド・ドライバ IC 

(Preliminary) 
 
 
■ 概要 

S1D15K01 シリーズは、マイコンと直接接続が可能なハイブリッド液晶ドライバ IC であり、セグメント表示とドットマト
リクス表示を 1 つの LCD パネルに同時に表示可能です。セグメント専用駆動回路および、ドットマトリクス専用駆動回路を
１チップに搭載しており、セグメントエリアとドットマトリクスエリア間の駆動電圧差による表示不具合の解消、高コント
ラスト表示の実現、モジュールコスト低減に貢献します。 また S1D15K01 シリーズは、温度センサ回路を内蔵しています。
これにより、広い温度範囲で最適な LCD コントラストが得られるようにシステムを構成できます。 
また、本製品は最高 105℃の動作温度ならびに AEC-Q100 規格に対応し、車載向けの厳しい品質要求を満たしています。 

 
 
 
■ システムブロック図 
 

 
 
 
 特長 
 1 チップでハイブリッド液晶を駆動可能（セグメント：120 x 4 ドットマトリクス：160 x 80） 
 温度センサ回路内蔵 
 
 
 
 概仕様 

電源電圧 システム電源 VDD－VSS： 3.0 V～5.5 V 
 ブースター電源 VDD－VSS： 3.0 V～5.5 V 
 液晶駆動用電源 V3－MV3: 4.0 V～24.0 V 
  V2－MV2: 4.0 V～8.0 V 
MPU インターフェイス 3 線シリアルインターフェイス 
液晶駆動回路 セグメント表示： セグメント 120 出力, コモン 4 出力 
 ドットマトリクス表示： セグメント 160 出力, コモン 80 出力 
表示データ RAM セグメント表示： 120 × 4 ＝ 480 ビット 
 ドットマトリクス表示： 160 × 80 ＝ 12,800 ビット 
液晶駆動デューティ セグメント表示： 1/4～1/1 
 ドットマトリクス表示： max 1/80 
液晶駆動バイアス セグメント表示： 1/3 (1/4duty～1/2duty), スタティック (1/1duty) 
 ドットマトリクス表示： 1/5～1/131/13 (APT, IAPT 換算) 電子ボリュームで可変 
エラー検出機能 コマンドレジスターのビット化け検出 
 ドットマトリクス表示データ RAM 動作状態エラー検出 等 
準拠車載規格 AEC-Q100 
動作温度範囲 －40～＋105℃ 
その他 発振回路 
 温度センサ回路内蔵 
出荷形態 金バンプベアチップ 
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本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。 

本資料の内容については、予告なく変更することがあります。 
 
1. 本資料の一部、または全部を弊社に無断で転載、または、複製など他の目的に使用することは堅くお断りします。 
2. 弊社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページなどを通じて

公開される最新情報に常にご注意ください。 
3. 本資料に掲載されている応用回路、プログラム、使用方法などはあくまでも参考情報です。お客様の機器・システムの設計において、応用回路、プロ

グラム、使用方法などを使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらに起因する第三者の知的財産権およびその他の権利侵害な

らびに損害の発生に対し、弊社はいかなる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の知的財産権およびその他の権利

の実施権の許諾を行うものではありません。 
4. 弊社は常に品質、信頼性の向上に努めていますが、一般的に半導体製品は誤作動または故障する場合があります。弊社製品のご使用にあたりましては、

弊社製品の誤作動や故障により生命・身体に危害を及ぼすこと又は財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウエ

ア、ソフトウエア、システムに必要な安全設計を行うようお願いします。なお、設計および使用に際しては、弊社製品に関する最新の情報(本資料、仕

様書、データシート、マニュアル、弊社ホームページなど)をご確認いただき、それに従ってください。また、上記資料などに掲載されている製品デー

タ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全

体で十分に評価を行い、お客様の責任において適用可否の判断をお願いします。 
5. 弊社は、正確さを期すために慎重に本資料およびプログラムを作成しておりますが、本資料およびプログラムに掲載されている情報に誤りがないこと

を保証するものではありません。万一、本資料およびプログラムに掲載されている情報の誤りによってお客様に損害が生じた場合においても、弊社は

一切その責任を負いかねます。 
6. 弊社製品の分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製などは堅くお断りします。 
7. 弊社製品は、一般的な電子機器(事務機器、通信機器、計測機器、家電製品など)および本資料に個別に掲載されている用途に使用されることを意図して

設計、開発、製造されています（一般用途）。特別な品質、信頼性が要求され、その誤動作や故障により生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産

侵害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある以下の特定用途に使用されることを意図していません。お客様に置かれまして

は、弊社製品を一般用途に使用されることを推奨いたします。もし一般用途以外の用途で弊社製品のご使用およびご購入を希望される場合、弊社はお

客様の特定用途に弊社製品を使用されることへの商品性、適合性、安全性について、明示的・黙示的に関わらずいかなる保証を行うものではありませ

ん。お客様が特定用途での弊社製品の使用を希望される場合は、弊社営業窓口まで事前にご連絡の上、承諾を得てください。 
【特定用途】 

宇宙機器(人工衛星・ロケットなど) / 輸送車両並びにその制御機器(自動車・航空機・列車・船舶など) 
医療機器（本資料に個別に掲載されている用途を除く）/ 海底中継機器 / 発電所制御機器 / 防災・防犯装置 / 交通用機器 / 金融関連機器 
上記と同等の信頼性を必要とする用途 

8. 8.本資料に掲載されている弊社製品および当該技術を国内外の法令および規制により製造・使用・販売が禁止されている機器・システムに使用すること

はできません。また、弊社製品および当該技術を大量破壊兵器等の開発および軍事利用の目的その他軍事用途等に使用しないでください。弊社製品ま

たは当該技術を輸出または海外に提供する場合は、「外国為替及び外国為替法」、「米国輸出管理規則(EAR)」、その他輸出関連法令を遵守し、係る法

令の定めるところにより必要な手続きを行ってください。 
9. 9.お客様が本資料に掲載されている諸条件に反したことに起因して生じたいかなる損害（直接・間接を問わず）に関して、弊社は一切その責任を負いか

ねます。 
10. 10.お客様が弊社製品を第三者に譲渡、貸与などをしたことにより、損害が発生した場合、弊社は一切その責任を負いかねます。 
11. 11.本資料についての詳細に関するお問合せ、その他お気付きの点などがありましたら、弊社営業窓口までご連絡ください。 
12. 12.本資料に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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